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Fig.10A - I circuiti stampati dopo il controllo finale e passivazione superficiale con sali d'argento.




Fig.10B - Il convertitore visto dal lato microstrip. Notare i due rettangoli di spugna
(absorber) incollati in prossimita’ del primo stadio R.F. e e gli schermi in
lamierino ripiegato. Il regolatore di tensione L4955D3.3 e’ saldato alla
parete laterale del contenitore.




Fig.10C - Il risonatore a dielettrico (indicato con la freccia rossa) e’
posizionato simmetrico tra le due microstrip dello stadio oscillatore
ed e' vincolato al circuito stampato con resina epossidica.




Fig.10D - Il convertitore viso dal lato del piano di massa.
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